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39 
Febbraio 
February 
 

� Sistemi operativi real 
time (RTOS)  

� Reti di sensori wireless  
(Wireless sensor networks) 
� Standard per schede - aggiornamenti  
(Boards standard - update) 
� Schede basate su FPGA  
(FPGA-based boards) 

� Multicore di fascia alta 
(High end multicores) 
�Memorie industriali 
(Memories for industrial 
applications) 
� Sistemi di sviluppo per DSP 
(DSP development tools) 
 

� Applicazioni medicali 
(Medical applications) 

� Andamento del mercato 
italiano embedded  
(Italian embedded market 
trends) 
 

Opti 2011, 28-30/01 - Monaco (D) 
NI Days, febbraio – Milano (I) 

40 
Aprile 
April 
 

� Interfacce uomo 
macchina  
(Men/machine interfaces)  
 

� xTCA 
� Schede di I/O (I/O boards) 
� Schede DSP (DSP boards) 
 

� Domotica (Domotics) 
� Sistemi operativi  
open-source (Opern source 
operating systems) 
���� Sensori per applicazioni 
industriali (Sensors for 
industrial applications) 
���� Storage industriale  
(Industrial storage) 
� Standard per schede di 
piccolo formato - aggiornamenti 
(Small form factor boards – 
update) 
� Comunicazioni industriali 
(Industrial communication) 

� Difesa/aerospazio 
(Aerospace/defense)  
 

� Andamento del mercato 
europeo embedded 
(European embedded 
market trends) 
   

Embedded World 2011 
01-03/03 - Norimberga (D)  
CeBIT 2011, 01-05/03 - Hannover (D) 
Date 2011, 14-18/03 Grenoble (F)  
EMV 2011, 15-17/03 – Stoccarda (D) 
Smart Systems Integration 2011 22-
23/03, Dresden (D) 
MC4 – Motion Control for  
marzo – Bologna (I) 
Hannover Messe 2011  
4-8/04 - Hannover (D) 

41 
Giugno 
June 
 

� SBC  
(Single Board Computer) 

� Schede mezzanino  
(Mezzanine boards) 
� Elettronica medicale  
(Medical electronics) 
� Sistemi/schede DSP  
(DSP systems/boards) 

� Display industriali  
(Industrial displays) 
� Riutilizzo del software 
(Software reuse) 
� Schede per controllo 
movimento  
(Motion control boards) 

� Trasporti 
(Transportation) 

� Andamento del mercato 
italiano embedded - 
aggiornamenti  
(Italian embedded market 
trends - update) 
 

Embedded Systems Conference 02-
05/5 - San Josè (CA-USA) 
SMT/Hybrid/Packaging 2011 
3-5/05 - Norimberga (D) 
PCIM Europe 2011 
17-19/05 - Norimberga (D) 
Laser World of Photonics  
23-26/05 – Monaco (D) 
SPS/IPC/DRIVES 
24-26/05 – Parma (I) 
Vision for Manufacturing giugno (I) 



42 
Settembre 
September 
 

� Tool di debug  
(Debug tools) 

� Standard per schede di piccolo 
formato - aggiornamenti  
(Small form factor Boards standard - 
update) 
�  Tool EDA nella progettazione 
embedded  
(EDA tools in the embedded design) 
� Micro per applicazioni embedded 
(Micro for embedded applications) 
  

�Progettazione grafica 
(Graphical design) 
� DSP/FPGA ed elaborazione 
riconfigurabile (DSPs, FPGAs 
and reconfigurable processing) 
� Sistemi di visione  
(Vision systems) 
� Alimentazione industriale 
(Industrial power supply) 

� Applicazioni/mercati 
embedded emergenti 
(Emerging embedded 
markets/applications) 

� Andamento del mercato 
europeo embedded - 
aggiornamenti  
(European embedded 
market trends - update)  
 

Ni-Week 2011, agosto  
Austin (Texas-USA) 
Control & Communication, settembre 
(I)  
Same 2011 – Grenoble (F) 
IP 2011 – Grenoble (F) 
Productronica 2011  
15/18/11 – Monaco (D)  
SPS/IPC/Drives 2011, 22-24/11 – 
Norimberga (D) 
Focus Embedded, novembre (I) 
E-tech – 16-19/11 – Milano (I) 
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